附件1

天府股交中心“科技金融板”意向挂牌企业信息表
	申请
挂牌
企业
相关
信息
	公司名称
	

	
	公司类型
	□股份有限公司  □有限责任公司  
□合伙制企业    □集体所有制企业  □其他

	
	注册地
	
	法定代表人
	

	
	注册资本
	
	实缴资本
	

	
	成立时间
	
	主营业务
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	是否入库科技型中小企业评价系统
	□是      
□否
	入库编号
	

	
	
	
	（否请填以下信息）

	
	资产总额
	
	年销售收入
	

	
	职工人数
	
	科技人员占职工总数比例
	

	
	拥有知识产权类别
	Ⅰ类：发明专利、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权。
	数量
	   个

	
	
	Ⅱ类：实用新型专利、外观设计专利、软件著作权。
	数量
	 个

	
	研发投入指标
（选填一个）
	研发费用占销售收入比例
	

	
	
	研发费用占成本费用支出比例
	

	
	获得相关证书
	□拥有有效期内高新技术企业资格证书
□近五年内获得过国家级科技奖励，并在获奖单位中排   
在前三名
□拥有经认定的省部级以上研发机构
□近五年内主导制定过国际标准、国家标准或行业标准

	


以上情况属实。

（企业签章）

法定代表人（签字）：

                                                            年   月   日








附件2

市（州）“科技金融板”意向挂牌企业
推荐汇总表
填报日期：   年  月  日
	序号
	市、州
	企业名称
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


市州科技局盖章：                填报人：              联系电话： 

填表说明:
1.本表由市（州）科技局填写。
[bookmark: _GoBack]2.本表报送方式为纸质版与WORD文档电子版同时报送。
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